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陽明交大—台積電聯合研發中心  

2024年第二次研究助理獎助金獲獎名單 

碩士生：獎助期間(113年8月~114年7月) 

編號 姓名 系所 

01 蔡○東 材料科學與工程學系/所 

02 王○京 電子工程學系/所 

03 胡○綸 材料科學與工程學系/所 

04 邱○捷 電子工程學系/所 

05 藍○懷 電子工程學系/所 

06 陳○宇 前瞻半導體研究所 

 

 

 

 

 

備註： 

1. 上 述 獲 獎 學 生 請 於 2024/11/29( 五 ) 前 提 供 所 需 資 料 予 中 心 李 小 姐

(lyhsuan@nycu.edu.tw)，俾利獎助學金提撥作業。 

2. 獲獎助之同學若於獎助期間(2024/08-2025/07)有下述情況之一，務請於通知中心，本

獎助將隨即終止： 

(1) 退出本中心研究計畫 

(2) 參與其他產業研究計畫 

(3) 不具國立陽明交通大學全時學生身分 
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陽明交大—台積電聯合研發中心  

2024年第二次研究助理獎助金獲獎名單 

博士生：獎助期間(113年8月~114年7月) 

編號 姓名 系所 

01 劉○論 電子研究所 

02 黃○達 光電工程學系/所 

03 王○驊 材料科學與工程學系/所 

04 曾○ 國際半導體產業學院 

05 王○彥 電子研究所 

 

 

 

 

 

 

備註： 

2. 上 述 獲 獎 學 生 請 於 2024/11/29( 五 ) 前 提 供 所 需 資 料 予 中 心 李 小 姐

(lyhsuan@nycu.edu.tw)，俾利獎助學金提撥作業。 

3. 獲獎助之同學若於獎助期間(2024/08-2025/07)有下述情況之一，務請於通知中心，本

獎助將隨即終止： 

(1) 退出本中心研究計畫 

(2) 參與其他產業研究計畫 

(3) 不具國立陽明交通大學全時學生身分 
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